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회사명 (code) ㈜넥스트칩 (Kosdaq 396270)

대표이사 김경수

임직원수 157명

설립일 2019.01.02

자본금 88억원

모회사 앤씨앤 (45.4% 지분보유)

주요주주
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ (7.5% 지분보유)

SK시그넷 (7.0% 지분보유)

주소 성남시분당구판교역로 230 삼환하이팩스 B동 10층

홈페이지 www.nextchip.com

유튜브 https://www.youtube.com/@NextchipColtd

* 2023년도 3월말기준

2019.01 ㈜넥스트칩 설립 (자본금 20억)/ 기업부설연구소 설립

04 국책사업 차세대반도체기술개발사업 주관기관 선정 (산업통상자원부)

06 벤처기업 인증

11 ISO 9001 / ISO 14001 취득

2020.02 기업활력법 사업재편계획 기업 승인 (산업통상자원부)

03 Automotive SPICE V3.1 CL3 획득

04
국책사업 차세대지능형반도체기술개발사업 엣지분야 총괄주관기관 선정
국책사업 차세대지능형반도체기술개발사업 설계분야 주관기관 선정

05 BIG3 분야(시스템반도체-SoC) 혁신 성장 지원사업 선정(중소벤처기업부)

07 CMMI-DEV V2.0 Maturity Level 3 획득

11 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형) 과제 주관기관 선정

2021.04 소재부품장비 전문기업 확인서 취득 (한국산업기술평가관리원)

05 ISO 26262 FSM (ASIL-D) 인증 취득

12 여성가족부 가족친화기업 인증

2022.07 코스닥 시장 상장

08 이노비즈(기술혁신형중소기업), 메인비즈(경영혁신형중소기업) 인증

2023.01 고용노동부 청년친화강소기업 인증

03 산업통상자원부 소부장 으뜸기업 3기 선정
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구분 2019 2020 2021 2022 2023 1Q

유동자산 8,873 28,388 34,906 41,058 38,207

비유동자산 2,933 2,503 3,618 3,682 4,263

자산총계 11,806 30,891 38,524 44,741 42,471

유동부채 2,381 7,254 4,266 3,303 5,499

비유동부채 625 17,911 1,571 1,614 1,533

부채총계 3,005 25,165 5,837 4,917 7,033

자본금 3,650 4,494 7,354 8,808 8,808

자본총계 8,801 5,726 32,687 39,823 35,438

구분 2019 2020 2021 2022
2023 

1Q

매출액 3,689 10,382 24,469 12,869 3,255

ISP 953 5,805 10,066 7,999 2,723

AHD 476 3,602 7,927 4,316 376

ADAS SoC - 0.9 - 0.7 -

매출원가 1,050 8,018 13,947 9,806 2,184

매출총이익 2,639 2,364 10,521 3,062 1,070

판매비와관리비 16,048 15,886 23,994 30,462 6,170

영업이익 (13,408) (13,521) (13,472) (27,399) (5,099)

영업외 수익 257 2,466 6,460 970 477

영업외 비용 165 2,440 14,595 1,000 126

법인세비용차감전
순이익

(13,316) (13,495) (21,607) (27,429) (4,748)

당기순이익 (13,316) (13,495) (21,607) (27,429) (4,748)




